電子束蒸鍍系統能力考核表
※ 系統簡介
簡介此系統功能
(
      面板指示簡介
(★
· 檢查機台狀況
 Pump狀況正常?
(
     真空狀況正常?
(
     機台水、氣、電正常?
(
 確認目前機台工作狀態
(
     前一位使用者已使用完畢?
(★
※ 機台Chamber破真空與抽真空
破真空前注意事項
(
執行破真空操作
(
放置試片
(★
更換晶片holder
(
執行抽真空操作
(
抽真空注意事項
(
· 壓力計判讀
粗抽壓力計判讀與解釋
(
細抽壓力計判讀與解釋
(
製程壓力計判讀與壓力設定
(
· 沉積參數設定
 沉積參數設定
(★
     各金屬參數設定與功能解釋
(★
     氣體流量參數設定
(
· 執行沉積動作
 開始蒸鍍動作
(
     結束蒸鍍動作
(
· 其它
儀器使用完畢,確實填寫儀器使用紀錄簿
(
機台注意事項
(
